Je vysoky vykon pocitace
potieba nebo jen zbyte¢na touha?

Technologicky pokrok, zvyso-
vani néarokd softwaru, konku-
rencni boj vyrobcti CPU a ¢&ipo-
vych sad, posedlost vlastniki

horko je tam samo o sobg, na-
toz kdyz tam bézi technika
produkujici teplo. V takovych
podminkéch je pak ¢astym in-

pocitact touzicich po su-
perstroji, to vse stoji za
stale se zvysujicim vyko-
nem procesoru v pocita-
¢ich. Zamyslime-li se ale
nad v8emi dusledky, kte-
ré tento vyvoj prinési,
zjistime, Ze se v urCi-
tych oblastech podvédo-
mé dostavame do problé-
mu, které nejsou zcela

nutné. Vyssi vykon totiz
s sebou pifindsi vsem

Obr. 1 Karta CPU PCISA-C400R
s CPU ULV Intel Celeron 400 MHz

dobfe zndmé, ale casto

prevzato z ¢asopisu Sdélovaci technika

Je potieba zvazit charakter apli-
kace provozované na pocita-
¢i a tomu prizpusobit jak po-
trebny vykon pocitace, tak jeho
pracovni prostfedi. Ve valné
vétsing programu, které Fidi
technologie, nejsou zdaleka tak
potfebné vykony, jaké nabizeji
soucasné nejvykonnéjsi proce-
sory. V mnoha pfipadech je
aplikace natolik nenéro¢na, Ze
by se dala provozovat na poci-
tac¢ich na trovni prvnich CPU
Pentium. Zjistime-li, Ze nam
tudiZ sta¢i mensi vykon, nabizi
soutasny trh nékolik zajima-
vych procesord, jejichz tepelné

procesort ¢asto nepotiebuje ani
aktivni chlazeni, postadi jen pa-
sivni chladi¢ bez ventilatoru.
Opomenout nelze ani technolo-
gie Intel Pentium M a Celeron
M, zde vsak jiz ventilator po-
t¥ebny je prakticky vzdy.
Pokud ptece jen je pro da-
nou aplikaci potfebny vysoky
vykon pocitace, zaméime svou
pozornost na to, aby jeho pra-
covni prostiedi umoziiovalo
cirkulaci dostate¢né chladného
vzduchu. Zde se vratme k pii-
kladu $patného feseni chlazeni
uvedenému na zacdtku tohoto
¢lanku. Primyslové pocitace
Casto maji vyreSenu

opomijené potize s do-
state¢nym chlazenim.
Obzvlasté je tieba se
zamyslet nad vhodnou
volbou pracovniho pro-
stfedi pocitact v pru-
myslovych podminkéach.
Technologicky pokrok
nas uci, Ze pocitace jsou
stédle mensi a vykonnéj-

piidavnou cirkulaci
pfes filtry, oviem je
teba mit na pams-
ti, Ze pokud je uza-
vieme ve vétsim po-
¢tu do 19" skiing,
tak tato sk¥fn nesta-
¢i vyzafit tepelné
ztraty vSech pocita-
¢t svou plochou aje

tudiz potfebné to-

§{. V pramyslu se tak
stava, Ze se Casto sprav-
ci IT snaZi nainstalovat

Obr. 2 Zakladni deska NANO-LUKE

CPU VIA LUKE 800 MHz

Obr. 3 Deska NANO-LUKE-1 G na zabéru
termokamery pfi plném zatizeni testem 3DMark 2001

mu pomoci. Vhod-
né jsou pruduchy

co nejvice pocitact do co nej-
mensiho prostoru. Méalokde se
vsak zmiiuje, Ze vykonny po-
¢itac vyzari takové teplo, které
bychom pro pfedstavu mohli
srovnat se dvéma az tfemi sto-
watovymi zdrovkami. I laik si
umi pfedstavit, jaké teplo tako-
vé zarovky produkuji, kdyz je
bude chtit uchopit do ruky pii
rozsviceni. K tomu se casto pri-
déd nedostate¢né feSend cirku-
lace vzduchu. Jako ptiklad vel-
mi $patné konfigurace chlazeni
bychom mohli uvést uzavieny
19" stojan v nevétrané mistnos-
ti s oknem na jizni stranu. Jisté
si dovedeme piedstavit, jaké

dikatorem problémd pevny
disk, ktery je nejcitlivéjsi a bo-
huzel i nejcennéjsi soucésti po-
¢itacl, nebot jsou na ném ulo-
Zena data. Uvédomme si, Ze ma-
ximdlni pracovni teplota pev-
nych diskt se pohybuje kolem
55 °C, pfitemz je tfeba mit na
paméti, ze kazdy stupeti navic
nad béZnou pracovni teplotou
je vyznamny i z hlediska zkra-
ceni MTBF (stfedni doby mezi
poruchami). A toto se v urcité
mife tyka samoziejmé i ostat-
nich soucastek.

Na co je tedy nutné se za-
métit pfi volbé hardwaru a na-
vrhu jeho pracovniho prostoru?

ztraty jsou daleko mensi nez
napf. u P4. Pokud se spokojime
s mensim vykonem, Casto pak
neni tfeba fesit, jak odvést te-
pelné ztraty.

Svétové znamy vyrobce kom-
ponent pro pramyslové aplika-
ce, firma IEI Technologies, mé
ve své nabidce nékolik primy-
slovych karet CPU a zakladnich
desek s nizkospotfebovymi pro-
cesory. Jsou to napiiklad proce-
sory AMD Geode LX-800 (spo-
tfeba kolem 6 W), ULV Intel Ce-
leron 400 nebo Celeron M 800,
VIA MARK (533 MHz a 800 MHz),
VIA LUKE (533 MHz nebo 1 GHz),
VIA C3 (1 GHz). Vétsina téchto

s nucenou ventilaci, pficemz je
potieba, aby i nasdvany vzduch
byl chladny natolik, aby kom-
penzoval teplo produkované
uvnitt skiiné. A takovy chladny
vzduch urcité nenalezneme ve
sluncem vyhtaté mistnosti. Pii-
kladt nevhodného feseni by se
dalo jisté nalézt vice, ale vzhle-
dem k velmi rozdilnym aplika-
cim je pfedevsim na navrhovate-
li systému, aby zvazil, zda se tep-
lo vyzéii do prostoru pfirozené
pies plechové kryty zafizeni, ne-
bo je potfebna nucena ventilace.
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